一般社団法人日本電子デバイス産業協会・材料部品部会事務局宛
材料部品部会(旧JAST会)主催 第十四回勉強会参加申し込み
実施日 ： 平成２９年 ３月１５日（水）  １３：００～１６：００
場  所 ： 早稲田大学 ５５号館 Ｎ棟 第二会議室
キャンパスの詳細案内は
https://www.waseda.jp/top/access/nishiwaseda-campus
をご覧下さい。(55号館は地下鉄副都心線・西早稲田駅から直結しています)
お名前                        
会社名・所属                                   
本件連絡先 E-mail                                
本件連絡先 Tel:                                   
会員確認:      NEDIA会員　・　非会員　（どちらかを消してください）      
参加人員       名
参加予定者のお名前 1                             
2.                             
3.                             

4.                             

5.                             
ご連絡事項
（注）出欠の回答については、配布資料等の準備の関係で、３月８日までにメールで連絡をお願い致します。  E-mail: info@nedia.or.jp
当日会場にて資料代として2,000円/人、非会員の方は、5,000円(資料代を含む)徴収させていただきます。
以上
